












































专利名称(译) 诊断超声换能器

公开(公告)号 CN101361664A 公开(公告)日 2009-02-11
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当前申请(专利权)人(译) 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

[标]发明人 郭小骢

发明人 郭小骢

IPC分类号 A61B8/00
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/49002 Y10T29/49005 Y10T29/49007 Y10T29/4908 Y10T29/49172 Y10T29/49194 Y10T29/49798

代理人(译) 王英

优先权 11/888941 2007-08-03 US

其他公开文献 CN101361664B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种超声换能器(100)包括由各PZT元件(115)组成的阵列(114)，所述阵
列安置在支撑块(110)的非凹进远侧表面上。每一个元件和支撑块之间是
作为金属层的一部分形成的传导区域(125、126)，所述金属层溅镀在所
述远侧表面上。在纵向延伸的电路板(102)——优选地，可以嵌入在所述
块中的基本刚性的印刷电路板--上的各迹线(104、105)将所述传导区域，
并因此将PZT元件与任何常规的外部超声成像系统相连接。因此，无需
焊接形成每一个元件的大体上为“T”形或“倒L”形的电极。安置在所述支撑
块的相应横向表面上的至少一个纵向延伸的金属构件(120、121)形成散
热器和公共的电气接地。诸如箔的导热导电层(125)将热量从安置在元件
上的至少一个匹配层传递至金属构件。
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